
住友大阪セメント株式会社 奨学生募集要項 
（１） 募集対象 

① 当社への就職を希望し、２０２６年３月３１日 卒業・修了予定の方 

② 対象専攻 

 

 

 

 

③ 募集人数 

合計３～４名を予定（各専攻につき１～2 名） 

④ その他 

・連帯保証人を立てられる方 

・留学生でない方 

・他の奨学金制度を利用している方でも応募可能 

（２） 貸与金額 

月額１０万円（上限） 

（３） 貸与期間 

貸与決定時より、奨学生が在学する大学の卒業または大学院の修了までの正規の修学残存期間 

（４） 貸与の打ち切り 

① 傷病等のため、修学が継続不可能と認められるとき 

② 修学先を退学、または転学したとき 

③ 学業成績または操行が奨学生として適当でないと認められるとき 

④ その他奨学生として相応しくないと認められるとき 

（５） 返済 

① 返済金額は貸与総額とし、無利息とする 

② 返済期間は貸与期間の終了の翌月から貸与期間の２倍までとし、返済方法は半年賦または年賦のいずれかの方法とする 

③ 前項により貸与を打ち切られたときは、貸与期間の終了とみなす 

④ 当社社員として在籍中は返済を猶予する 

⑤ 返済免除以前に当社を退職した場合は、退職日の属する月の翌月から返済期間を起算する 

（６） 返済免除 

奨学生が当社に入社し、勤続満５年を経過したとき（全額免除） 

（７） 応募手続 

① 希望者のご担当教諭もしくは就職ご担当様より、以下メールアドレスまで奨学金制度申込の旨をご連絡ください 

saiyo@soc.co.jp 人事部 人事グループ（担当：石森、上田） 

② マイページにエントリー（右図 QR コードよりエントリー） 

③ マイページ上にて以下を提出 

申込書（所定様式）、推薦書、エントリーシート（写真添付）、学業成績証明書 

④ 内々定後以下を提出 

健康診断書、卒業・修了見込証明書（在学証明書） 

（８） 受付期間 

第１次募集 … ２０２５年３月２３日（日）〆切 

（９） 選考方法 

適性検査（WEB）、面接試験 2 回 ※推薦書添付の上でご応募の場合、必ず面接を実施致します 

（１０） 貸与中の届出 

・学業成績が新たに通知されたとき 

・申込書類の記載事項に変更があったとき 

・理由の如何を問わず、休学、転学、転部・科、退学したとき 

 

（１１） 問い合わせ先及び書類提出先 

〒102－8465 東京都港区東新橋１－９－２ 汐留住友ビル２０階 

住友大阪セメント株式会社 TEL：03－6370－2704 人事部 人事グループ（担当：石森、上田） 

      

事業 ／ 対象専攻 機械 電気・電子 土木・建築 化学工学 
セラミックス

系専攻 資源・地質 

セメント事業 〇 〇 
〇 

プラント・ 

設計エンジニア職 
〇 - - 

セメント関連事業（建材・固化材） - - 〇 - - - 

鉱産品事業 - - - - - 〇 

高機能品事業 〇 〇 - - 〇 - 

 

光電子 新材料 

≪ マイページエントリー ≫ 

≪ 採用 HP ≫ 

mailto:saiyo@soc.co.jp

